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MÝKROMETREALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLE
DEFORMASYON ÖLÇÜMÜ

Ürün geliþtirme iþleminde önemli faktörler;

bileþenlerin optimizasyonu, yeni malzemelerin

kullanýmý ve FE (Sonlu Elemanlar) hesaplama

modellerinin geliþtirilmesidir. Bütün bu alanlarda

malzeme ve bileþenlerin davranýþlarýnýn daha iyi

kavranmasý deneysel ölçüm yöntemlerine bir

meydan okumadýr.

�Ýnterferometrik ESPI�, en küçük üç boyutlu yer

deðiþimlerini ve düzlem gerinimleri yaklaþýk 10

nanometre veya 1 mm/m çözünürlük ile ölçmek

için çok uygundur.

Test edilen nesne, lazer ýþýðýyla ESPU sensör baþlýðý

tarafýndan aydýnlatýlýr ve bir CCD kamerayla

kaydedilir. Lazerin neden olduðu ve CCD kamera

tarafýndan gözlenen etkileþim modeli, ölçülen

nesnenin her bir görünür noktasýndaki

deformasyon bilgisini 10 mm veya 1 mm/m

çözünürlükte içermektedir.

Uygulamalar

� Konstrüksiyonlarýn optimizasyonu,

� Kýrýlgan malzemelerde bile doðrusal davranýþýn

saptanmasý,

� Heterojen malzemelerin karakterize edilmesi,

� Ýki farklý malzemenin geçiþ aralýðýnýn karakterize

edilmesi,

� Bal peteði ve sandviç yapýlarýn kalite kontrolü,

Özellikler

� Basit Operasyon:

Robust bir test düzeni üstüne monte edilen

kompakt sensör baþý kullanýlmasý kolay bir

yazýlýmla birlikte hýzlý çalýþmaya ve verimli

ölçümlere olanak verir,

� Esneklik:

Ayný sensör küçük ve büyük nesneleri ölçebilir

(10mm'den 600mm'ye kadar),

� Temassýz Ölçüm:

ESPI sistemleri dokunmadan ölçüm yapar, bu

nedenle kuvvet ve sensör kütlesi uygulanmaz,

� Tam Alan ve Grafik Sonuçlarý:

Sonuçlar çok sayýda veri noktasýndan

oluþmaktadýr. Yüksek veri noktasý yoðunluðu ve

sonuçlarýn grafik görüntüsü, yük altýndaki

bileþenin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamaktadýr.

� Hareketlilik:

Kompakt konstrüksiyonu nedeniyle, ESPI

sistemleri sitedeki iþ parçasý ve bileþenleri ölçmek

için ideal olarak yerleþtirilmektedir.

Kaynak: http://www.gom.com/En/products.html


